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ABSTRAK 

Catu daya yang beroperasi dalam mode pensaklaran memiliki efisiensi 

yang lebih tinggi disbanding dengan catu daya linier. Dengan demikian, nyaris 

semua catu daya terbaru bekerja dengan mode pensaklaran atau dikenal sebagai 

SMPS (Switched Mode Power Supply). Konverter flyback mengisolasi masukan dan 

keluaran. Ketika MOSFET diaktifkan, tegangan sumber mengalir melalui 

induktansi magnetik transformator, yang mengakibatkan arus dari induktansi 

magnetik meningkat secara linier. Akibatnya, dioda pada bagian output memiliki 

sifat reverse bias. Dalam penelitian ini, kami menginvestigasi penggunaan Flyback 

Converter sebagai catu daya untuk gerbang driver MOSFET pada Buck Converter. 

Flyback Converter adalah konverter DC-DC yang memiliki karakteristik isolasi 

galvanis antara input dan output. Kami memperkenalkan konsep implementasi 

Flyback Converter sebagai catu daya gate driver MOSFET pada Buck Converter. 

Selain itu, kami membahas komponen-komponen kunci dalam rangkaian, termasuk 

MOSFET, resistor, kapasitor, induktor, UC3845, TLP350 dan IRF540. Hasil 

simulasi di Proteus menunjukkan efisiensi dan performa yang baik. 

Kata Kunci : SMPS (Switched Mode Power Supply), Konveter DC-DC, MOSFET. 
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ABSTRACT 

Power supplies that operate in switching mode have higher efficiency 

compared to linear power supplies. Thus, almost all the latest power supplies 

operate in switching mode or known as SMPS (Switched Mode Power Supply). The 

flyback converter isolates the input and output. When the MOSFET is activated, the 

source voltage flows through transformer's magnetic inductance, resulting in the 

current of the magnetic inductance increasing linearly. As a result, the diode at the 

output has reverse bias properties. In this research, we investigate the use of a 

Flyback Converter as a power supply for MOSFET gate driver in a Buck Converter. 

Flyback Converter is a DC-DC converter that has galvanic isolation 

characteristics between input and output. We introduce the concept of implementing 

a Flyback Converter as a MOSFET gate driver power supply on a Buck Converter. 

Additionally, we cover the key components in the circuit, including MOSFETs, 

resistors, capacitors, inductors, UC3845, TLP350 and IRF540. Simulation results 

in Proteus show good efficiency and performance. 

Keyword : SMPS (Switched Mode Power Supply), Konveter DC-DC, MOSFET.
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